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(57) Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zum automatischen 
Grundieren des sichtseitigen Kartohs von Gipskartonplatten im 
HerstellungsprozeB der Gipskartonplatten auf kontinuierlich 
arbcitenden Bandanlagen und die Entwicklung eines fur dieses 
Verfahren geeigneten Grundiermittels . Durch diese Erfindung, die 
in alien kontinuierlich arbeitenden Bandanlagen zur Herstellung 
von Gipskartonplatten anwendbar ist, verden die bekarnten 
manuellen und teilmechanisierten Grundierverf ahren, die mit 
hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, abgelost. 
Erfmdung sgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB das 
Grundieren in den kontinuierlichen Her stel lungs pro zeB der 
Gipskartonplatten nach dem Trennen des endlosen Gipskartonplatten- 
stranges und Wenden der sichtseitigen Kartonoberf lache nach oben'vor ' 
-cm irockner emgeordnet wird und der Grundierraittelauf trag mittels 
eines Grundiergerates, daB dife Plattenf ordereinrichtung Oberdeckt, 
c.-f die feuchten Platten erfolgt. Das gefundene Grundiermittel 

:xr,t neben der Wasserdampfdurchlassigkeit , als Voraussetzur.ct fii>- die 
r.usu-ocjcnung der Gipskartonplatten eine Temperaturbestandigkr-it b-:s "■ 
zu 130 auf. Hinter dem Trocknerauslauf ist es auf den Platten 
voilstandig erhSrtet und auch auf heiBen Gipskartonplatten voider 
klebfrei* - Fig.1 - J 
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Verfahren und Grundiermitt el zurn automat ischen Grundieren vcn 
Gipskartonplatten 



Anwendunfc s .-ebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zurn automatischen Grun- 
dieren des sichtseitigen Xartons von Gipskartonplatten irn Her- 
stellungsprozeB der- Gipskartonplatten auf kontinuierlich ar- 
beitenden Bandanlagen und die Entwicklung eines fiir dieses Yer- 
fahren geeigneten Grundiermittels <> 

Charakterintik des beka n nten technische n Standes 

Zum Stand der Technlk is ? t f est zustellen , daB bereits folgende 
Verfahren zum Grundieren von Gipskartonplatten vorgeschlagen 
v/urden: 

- Grundieren von vorgef ert igten Montageelementen aus Gipskar- 
tonplatten (Decken- und Wandelecrierite ) durch rr.anuelles Auf- 
tragen n»it Malerrollen und Streichbtirsten bzw* teilmechani- 
siertes Auftragen mit Spritzgerat en 

- Grundieren von montierten Gipskartonplatten ( Verkleidungen , 
Trennwande, Unterdecken) auf der Eaustelle mit handwerklich 
manuellen Verfahren vor der Beschichtung wit Anstrichst of f en . 

Als Grundierrnitt el werden feindisperse Kunstharz-Disper sionen 
oder lbsuiJf-siriitt elhaltige Anstrichstof f e , sogenaante Kleb- Oder 
Tiefn;runde eingesetzt* Die Aushartung der Grundierung erfolgt 
bei Raun-t e : .;iperatur * 

Diese Verfahren und* Grundiermittel werden cei Eabel /MUller "ABC 
der Anstr ichstof f e und der Anstrichtechnik 11 beschrieben. 
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Die Griindierung hat das Ziel, die Gip3kartonplatt en durch Ega- 
lisierung der Saugf ahigkeit des sichtseitigen Kerton3 eowie 
Verbesserung des Haftgrundes fur die v/eitere Oberf lachenbe- 
schichtung vorzuber eit<?.n . Die nach dem derzeitigen Stand der 
Technik bekannten Grundierverf ahr en und -rnittel f iir Gipskar- 
tonplatten weisen folgcnde Mangel auf: 

- Das Grundieren erfolgt renerell nach dem He.;*;::t ellungspr ozeB 
der Gipnkartonplatten am fertigen Element dezentralisiert 
mit hohem manuellen Auf wand (Arbeitszeit- und Kost enauf wand) 
grbBtenteils auf Baustellen. 

- Manuelle Verfahren auf der Baustelle fiihren zu Abv/eichungen 
von der optimalen Auf tragsmenge und somit zu Qualitatsein- 
buBen. . 

- Notwendiges Grundieren biringt beim Einsatz von Kunstharz- 
Dispersiocen zusaCzlicfae Feucht ebelastung und beim Einsatz 
von Ibsungsmittelhaltigen Grundiermitt e-ln zusatzliche Utn- 
weltbelastung sov/ie hbhere Aufwendungen zur Reelisierung 
des Gesundheits- und Arbeitsschut zes <> 

- Das Grundieren in der Vorfertigung fiihrt bei Herstellung " 
von vorgef ertigten Montageelementen zu zusatzlichem Aufwando 

- Geeignete Grundiermittel fur Gipskart onplatten sind auf Er- 
hartung bei Raurnt emperatur abgestimmt und eigen sich nicht 
fiir die Aushartung bei hohen Temperaturen , da einerseits 1b- 
sungsmittelhaltige Produkte explosionsgefahrdend sind und an- 
dererseits die bekannten Kunst harz-Disper sionen nach dem 

Tr ocknungsprozefi keine klebfreien Filme bei Temperaturbe- 
lastung bilden. 

Ziel de r Erfindun/s; 

Das Zicl der Erfindung ist es , das Grundieren unmitt elbar in 
derj Herr,tellur.gsproze3 der Gipskartonplatten auf kontinuierli- 
chen Eandsnlagen ohne Verringerung der Durchlauf leistung ein- 
zucrdnen und durch Entwicklung eines fiir dieses Verfahren ge- 
eignetcii Grundiermitt els durch automat is c hen Auftrag eine 
glt;ichrr:af3ige klebfreie Grundierung zu erreicnen* 
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Dnrlggun r: des Bencng der Erfindun/r 

Der Srfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verf ahren zurn 
eutoinatischen Grundieren von Gipskartonplatt en zu entv/ickeln, 
dos in bekannte kont inuierliche Herst ellungsverf ahren fur 
Gipskartonplatten eingeordnet werden kann , eine gleichfaafiige 
klebfreie Grundierung eLrgibt und damit die bekannten manuel- 
len und t eilmechanisiert en Grundierverf ahren ablbsto Inbe- 
griffen iat die Aufgabe, ein flir dieses Verfahren geeignetes 
Grundierrnittel zu entwickeln, das in seinen Eigenschef t en auf 
die Belange des Verfahrens abgestimmt isto 

Erf indungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, dafi das Grun- 
dieren in den kontinuier lichen Herst ellungsprozeB der Gipskar- 
tonplatten riach dera Trennen des endlosen Gipskartonplatten- 
strangen und Y/enden der sichtseitigen Kar tonoberf lache nach 
oben, vor dem Trockner eingeordnet wird, der Grundierrnittel- 
auftrag auf die herst ellungsf eucht en Pletten erfolgt und die- 
ser wahrend des Austrocknungspr ozesses der Gipskartonplatten 
im Trockner zu einer klebfreieh Grundierschicht aushartet- , 

Als Grundierrnittel wird ein wasserdampf durchlassiges , terape- 
raturbestandiges Material raittels eines Grundiergerates, das 
die Piatt enf or der einrichtung iiberdeckt und vorzugsweise nach 
dem Walz- Oder Spr itzpr inzip arbeitet, aufgetrogeno Das Grun- 
dierrnittel iriuC neben der Wasserdampf durchlassigke it , als Vor- 
aussetzung fiir die Austrocknung der Gipskartonplatten im 
(Trockner, und der Temperaturbestandigkeit bis zu 180 °C, als 
max* hochste Trockentemperatur, hinter dem Tr ocknerauslauf auf 
den Pl3tten vollstandig erhartet und auf noch hei3en Gips- 
kartonplatten vbllig klebfrei sein, damit bei der Stapelung 
der Gipskartonplatten keine Verklebungeu auftreten* Es wurde 
gefunden, daS ein System, bestehend aus 58 - 65 Polyvinyl- 
acetat - Vinylchlorid - Dispersion rait plastif izier enden Mono- 
rceren, 2,5 - 3,5 % waSriger Losung von Alkalisiiikat , vorzugs- 
weise Kaliumsilikat , . 1 , 5 - 4,0 % f einst t eilige hydrat isiert e 
Kieselsaure sowie Entschaumer , Viskositatsstabilisator en und 
fungiziilen Zusatzen, nich gleichraafcig auf die Oberflache von 
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fcuchten Gipskartonplatten bei Auftrag von 50 - 200 g/m , vor- 
susRweioe 00 g/m 2 , verteilt, nach Einwirkung do Ternperatur bis 
zu 130 °C die Oberflache der Gipskartonplatten leicht aufrauht 
und go das Haf tvermbgen nachf olgender Anstriche und Eeschich- 
tungcn fordert, die V/as s er damp f diffusion der Gipskart onplatt en 
bei der Austrocknung nicht beeintrachtigt und vollig klebfrei 
und ausgehartet auf der noch heiBen Gipskart onplatt e nach Ver- 
lassen des Trockners ist. Der Peststof f ant eil des Grundiermit- 
tftls betrdgt hbchstena 50 %. Die Auf tragsviskositat ist in Ab- 
hSngigkeit vom Auf tragverf ahr en einzust ellen , wobei als oberer 
Grenzwert 500 m Pas zulassig ist. 

Das erfindungsgemaBe Verfaliren ermbglicht bei Einsatz de3 er- 
findungsgemUBen Grundierraitt els .ein aut omstisches Grundieren •• ? 
des gesamten Sort imentes von Gipskar.t onplatt en wahrend des 
Heratellungsprozesses mit hoher GleichmaBigkeit und Qualitat, 
ohne daB die Pertigung der Gipskartonplat ten nachteilig beein- 
fluBt wird. Durch diese Zentralisierung des' Grundierens eht- 
fallt der bisher notwendige manuelle Aufwand in Elementevor- 
fertigungsstatten und auf der Baustelle* Erhebliche Kosten- 
und Arbeitseinsparungen werden erzielt. 

Ausrahrungsbeispiel 

Das Verfahren soli mit Hilfe der Pigur 1 an einera AusfUhrungs- 
beispiel naher erlautert werden* 

Nach dem Trennen des endlosen Gipskart onplatt enstranges -1- und- 
dem Wenden der s ichts eit igen Xart onoberf lache nach oben 2 er- 
folgt der Grundiermittelauftrag auf die herstellungsf euchten 
Gipskartonplatten 3 mitt els eines vor dem Trockner 5 angeord- 
neten Spr itzgerat es 4, das mit Kontaktschalt ern mit den zu 
grundierenden Gipskartonplatten 3 gekoppelt isto Die grundier- 
ten Gipskartonplatten 6 durohlaufen den Trockner 5« Der Durch- 
lauf der Gipskartonplatten <'M.rch das Spritzgerat 4 erfolgt mit • 
einer Geschwindigkeit von 5Q - 100 m/rnin. Der Auftrag des was- 
serdampfdurchlassigen,' temperaturbestandigen Grundierrnittels 
vvird mit einer Viskositat von 5 m Pas bei einer Auf tragsmenge 
von 180 g/n 2 durchgef iihrt *\ Die Erhartung d. Grundierrnittels er- 
folgt gleichzeitig mit der Trocknung der Gipskartonplatten im 
•Trockner 5 bei einer Temperatur von 130 - 180 °C. 
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P ot on tan nor tic he 

1* Verfahren zum automatiachen Grundieren von Gipskartonplatten , 
dadurch gekennzeichnet 9 daB im Herat ellungsproze3 der Gips- 
kartonplatten diese im herstellungsf euchten Zustand nacti dem 
Trennen des endlosen Gipskartonplatt en3tranges und Wen den 
der sichtseitigen Kart onoberf lache nach oben vor dem Trock- 
ner einen kont inuierlichen Grundiermittelauf trag aus einem 
wasserdampf dur chlassigen , tempera'turbestandigen Grundiermit- 
tel mittels eines Grundiergerat es , das die Piatt enf order ein- 
richtung- Uberdeckt und vorzugsweise nach dem Y/alz- Oder 
Spritzprinzip arbeitet, erhalten und diese Grundierung wah» 
rend dea Austrocknungsprozesses der Gipskartonplatten im 
Trockner zu einer klebfreien . Schictrt aushartet.. 

2- Grundiermittel zum automatiachen Grundieren von Gipskarton- 
platten, dadurch gekennzeichnet, dafi das Grundiermittel sich 
aus 

• 58 - 65 % Polyvinylacetat-Vinylchlorid-Dispersion mit pla- 
stif izierenden Monomeren 

• 2,5 - 3,5 % waflriger Losung von Alkaiisilikat 

• - 4,0 % f einstteiliger hydrat isierter Kieselsaure so- 
wie Entschaumern, Viskositatsstabilisator en und fungiziden 
Zusutzen 

zusan-!.:ensetzt , wobei der Festst of f anteil hochstens 50 % be- 
tragt, die Auftrageviskositat in Abstimmung zu den Auftrags- 
verfohren zwischen 5 und 500 m Pas eingestellt ist und in 
einer Auf tragsmenge von 50 200 g/m 2 auf die Piatten aufge- 
tragen v/ird. 

Htereta 18elte Zelchmingen 
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